Baccalauréat Professionnel
Microtechniques

Session 2020

E2 — EPREUVE DE TECHNOLOGIE
Préparation d’'une intervention microtechnique

DOSSIER TECHNIQUES ET RESSOURCES (DTR)

4 )

K Cybook wuse J

Baccalauréat Professionnel MICROTECHNIQUES

Repeére de I'épreuve : 2006 MIC T 1 Durée:2h | Coefficient : 3

Session : 2020 Dossier Technigues et Ressources DTR 1/7




Présentation du produit

EEN

Pionnier de la lecture numérique depuis 2003, Bookeen, entreprise frangaise, accompagne la mutation d’'un des

plus anciens objets culturels de I'histoire humaine : le livre.

La recherche, le développement et le design se font a Paris ; la fabrication et 'assemblage en Chine.

MUSE

Petite et légére, la liseuse Cybook Muse HD
se glisse facilement dans une poche ou un sac
pour une lecture en mobilité jusqu'a un mois
sans recharge !

La technologie FrontLight et son écran 300
DPI (Dots par inch = points par pouce) permet
de lire de nuit dans le plus grand confort, tout
en préservant les yeux. Son design "bord a
bord", sa teinte gris anthracite et son dos a la
douceur travaillée lui apporte une touche
élégante.

Caractéristiques physiques de I'extérieur

Protocole d'intervention en cas de probléme de mise en marche

Caractéristiques physiques de l'intérieur

Vue du dessus

Vue du dessous

/ \ [1] Ecran E Ink® HD : tactile, multi-
points
~ [2] Bouton menu principal
=2 = [3] Bouton page arriere
H H 7 [4] Bouton page avant
n [5] Connecteur microUSB

[6] Port microSD

[7] Voyant de chargement (DEL)
[8] Bouton d'alimentation

[9] Batterie

[10] carte mere

~ PattieC1

Partie C2

~ PatieE

| Contréler les connectiques |

Connectiques

branchées ?

Oui

Connecter les connectiques |

[

Mettre en marche |

Tester la carte mére |

Liseuse Non

fonctionnelle ?

[
[
I
Changer la carte mére | |
Qui |
Mettre en marche | |
[
Liseuse
fonctionnelle ? |
< [
[
______________________________ .|
| Tester la batterie | I
[
Batterie Non [
fonctionnelle ?

Changer la batterie I I
Oui | [
Mettre en marche | I
Liseuse |
fonctionnelle ? |
< Non I
______________________________ _|

¢

| Contréler la prise micro USB |

Micro USB Oui

opérationnel ?

Non

[ Changer prise micro USB |

|
| Mettre en marche |

Liseuse Non

Fin de 'intervention

fonctionnelle ?

Fin de l'intervention

I
I
I
I
I
Changer la carte mére | I
I
I
I
I
I
I
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Démontage de la carte mere de la liseuse Cybook Muse HD

Batterie de la liseuse Cybook Muse HD

Pour les opérations de démontage, le technicien doit étre équipé de gants en nitrile afin de ne pas laisser de
trace ou d'empreinte digitale sur lI'appareil a démonter.
Les opérations de démontage doivent étre effectuées sur un poste de travail équipé d'un tapis antistatique.

Déclipser le capot arriere avec I'outil d'ouverture en plastique.

Etape 1 :

”

Etape 2 : Aprés avoir décollé les rubans isolants, déconnecter la b tterie@ , 'écran tactile@,
l'alimentation de I'écran et la gestion de l'intensité
Etape 3 : Dévisser les 6 vis cylindriques a téte cruciforme PH M1,4 - 3

carte mere démontée
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Batterie Li-Polymeére (LiPo) rechargeable intégrée (1900 mAh — 3,7 V)

Temps de chargement
3 heures : 85% + 7 t3on
5 heures : 100%

U

2587093132006

- JL3152e9PL 1900mF 2

Pendant la charge, la DEL (diode électroluminescente) du Cybook Muse émet
une lumiére rouge.

Lorsque la batterie est totalement rechargée, la charge s'arréte automatiquement (il n'y a pas de risque de
surchauffe).

Résistance interne Ri

Le calcul de la résistance interne Ri d’'une batterie permet d’identifier rapidement le bon état d’une cellule de
batterie.

R : résistance interne en Q (ohm)

E : f.e.m « tension a vide » en V (volt)
U : tension en charge en V (volt)

| : courant fournit en A (ampere)

E-U
Ri= ——
I

R : résistance représentant la liseuse pour
le test en charge

Mesure a vide Mesure en charge

---t---
Q
3 | @
g ! g
! E (f.e.m © u
| (f.e.m) 8 v
: °
' I
Bilan du calcul de la résistance interne (Ri)
Ri Etat de la batterie
0<Ri<6mMQ Haute qualité
6 MQ<Ri<12mQ Qualité médiocre
Ri>12mQ Inutilisable
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Procédure de changement d’un connecteur micro USB Plague chauffante

Pour souder et/ou dessouder le connecteur il faut chauffer le connecteur.
La chaleur est fournie par une plaque chauffante (rep4). La carte mére (rep2) est placée sur une plaque support
(rep3) ajourée au niveau du connecteur micro USB. La plaque support a pour fonction :

Cette plaque chauffante régule la température du circuit imprimé de maniére uniforme, facilitant ainsi la pose /
dépose de composants CMS (Composants Montés en Surface).

- Positionner la carte mére a l'aide de 3 vis (repl).
- Diffuser la chaleur sous le connecteur micro USB par une ouverture. 1

. R , . . Description :
- Protéger les autres composants de la carte mére d'une température excessive
- Protéger le technicien des brdlures .

- 2

Modele : UYUE946C

Tension d’alimentation : 230 V AC

Puissance : 800 W

Plage de température : 50-350 degrés Celsius
Dimensions : 196x145x200

Poids : 3,75 kg

Note :

1 — Le poste de chauffe doit étre placé sur une surface plane et lisse.
2 — Les éléments posés sur la plaque chauffante doivent résister a la chaleur.

3 — Pendant I'utilisation rester vigilant pour se prémunir contre de possibles brilures.

4 — Attention aux températures élevées qui peuvent endommager les éléments chauffés.

5 — Ne pas utiliser la plague chauffante prés de combustibles ou dans un environnement inflammable.
6 — Avant toute intervention ou déplacement de la machine, I'éteindre et attendre qu’elle soit refroidie.
7 — Si la machine n’est pas utilisée pendant longtemps, la débrancher de I'alimentation électrique.

8 — Ne pas utiliser la machine plus de 8h en travail continu pour préserver sa durée de vie.

/A

Ouverture pour
diffuser la chaleur
dégagée par la plaque
chauffante

1-3Vis a6 pans creux M5 - 8
2 - Carte mere

3 - Plague support

4 - Plaque chauffante
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Tolérances géneérales ISO 2768-mK

Rayon admissible -0.2

CONT RAT DE PHASE Ensemble  Support carte mére
Piece plaque 208x208x8
Phase 10 Matiére E E N
FRAISAGE e
Programme O 01811 Nom
HAAS —
Fichier Date
Z
\ oP X |
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|
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AT T TETE A

MATIERE - 1@:{5%? DESSINE M X
VERIFE ML
| MASSE ETAT DE SURFACE Ra=32 il DATE
ECHELLE
1.2
PLAQUE SUPPORT
FORMAT Ad REF: 1-5704-00000-94 Fichier:  plaque.supp 1
D | C " B A

Porte-Piéce: étau Temps Total de Coupe 284 min
brut: Temps Total Improductif 069 min
calles 40 mm Temps de Montage 0 mn
Temps Total de Phase 3.53  min
Vc | N |f/fz
OPERATIONS OUTILS | mmitr T D
m/min | t/min |pmigent| mmmin
a ) Pointer Foret a pointer @ 4 mm Z=1 80 01 1 1
b ) Percer Foret 80 0,08 2 2
c) tarauder Fraise 2 T 7=3 80 0,1 3 | 3
d) usinage poche
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Matieres

(Liste non exhaustive)

Généralité sur le soudage/dessoudage d’un composant CMS :

Pour dessouder un composant CMS il faut :

Pour souder un composant CMS il faut :

— chauffer localement a 350°C, (fer a souder, fer a air chaud, plaque chauffante...)

— prélever le composant (pince brucelle...)
— enlever le surplus d’étain (tresse a dessouder)
— nettoyer la surface (flux de nettoyage, brosse)

— chauffer localement a 350°C (fer a souder, fer a air chaud...)

— appliquer sur les zones dédiées la pate a souder

— positionner le composant (pince brucelle...)

— nettoyer la surface

Gants Nitrile

Grace a leur texture souple et fine, les gants nitriles noirs sans poudre assurent une
protection optimale de vos mains. Sans Latex, ils sont particulierement adaptés aux
personnes allergiques.

Tresse de dessoudage
Tresse a dessouder pour enlever rapidement et sGrement la soudure

4 Conductivité Plage :
Matiere Catégorie Methpdg de thermique* | température Propriété ,DO.”.“""”.e
fabrication (W.m-L.K-1) C) d’utilisation
ABS — Moulage par injection — Estétisme - %?rter dfe protection
ABCI?{E'I%?:;"'S_— Plastique |- Usinage CNC 0,17 -20 2 80° | - Stabilité dimensionnelle | Soﬁﬂgtgr:n :35
Styrene — Impression 3D — Résistant aux chocs chocs
e e
Acier Métal [ STE9C 26 2 46 -702700° | - caractéristiques = ELeE,
- Impression 3D mécaniques élevé et ~ Electronique,
h électrique
ajustables
— Légereté — Batiment
. ) - Usinage CNC N N o — Caractéristiques — Industrie,
Aluminium Métal B Impregsion 3D 130 a 231 -50 a 180 mécaniques é?levé ot _ Electronigue,
ajustables électrigue
— Coductibilité électrique — Batiment
Cuivre Métal |- Usinage CNC 3502380 | -200a800° | - Conductibiité thermique | = Industrie,
— Résistance a la corosion | — Electronique,
— Résistance mécanigue électrique
— Résistance chimique _ Mécanique
Laiton Métal — Usinage CNC 109 a 125 -200 &4 800° | - Ductilité _ Industrie
— Robustesse
N | . Fomagease | ~Cater deprotecton
Polyamid Plastique |- Impression 3D 0,24 -20 a 160° — Stabilité dimensionnelle | _ Sollicitation aux
olyamides — Résistant aux chocs
chocs
— Caractéristiques
| mécaniques — Carte
PC . — Moulage par injection N o — Résistant aux chocs — Vitrage de sécurité
Polycarbonate Plastique | Usinage CNC 0,20 -40a120 — Stabilité dimensionnelle | — Matériel médical
— Transparent — Aeronautique
— Isolant électrique
— Bonnes caractéristiques
mécaniques, thermique,
Pl oy .- chén]iques et physiqLIJes Tlpiéce -
; — Moulage par injection 5 o | — Résistance aux solvants | électrotechnique
Pd‘?k’g?'.des Plastique | Usinage (F:)Nc J 0,10 -270a360° | _ giapilité dimensionnelle | — Automobile(?
ition P - .
— Résistance aux radiation | — Aeronautique
haute énergie
— Infusible
— Excellente transparence ;
PMMA P — Vitres
Polé/métrjacrylate Plastique | ll\_jl;l;l;lgee Cple\lll’clnjectlon 0,10 -40 a 90° ~ Saﬂgiéeb%:ﬁfeuv — Hublot, piéces
e Méthyle _ Cassant. fragil — Optiques
, fragile
— Cuves et
contenants
e — Bonne rigidité — Cartérisation
POIyﬂ}I:;ll:ere e Plastique - Usinage CNC 023 LT dir?w?r?élilctninelle chlzsgfc?nﬁzlrji:e
— Résistance chimique | — Décoration
— Produits

sérigraphiés

Set de 4 pinces brucelles

Set de 4 brucelles de précision de grande qualité en acier inoxydable conviennent
pour toutes les utilisations courantes.

*Conductivité thermique

La conductivité thermique est une grandeur physique caractérisant le comportement des matériaux lors
du transfert thermique par conduction. Elle est exprimée en watt par métre-kelvin, (W-m™"-K™).

Pour une valeur de conductivité thermique inférieure a 1 W-m~1.K™', le matériau est considéré comme
un bon isolant thermique.

Pate a souder

Pour souder des composants CMS avec des fers a souder a air chaud, platine/plaque
chauffée/chauffante, des fers a souder. La technique de remplissage par injection
permet un dosage propre et précis.

Nettoyant de flux de soudure 400 ml KF

Nettoie les circuits imprimés apres soudure et avant vernissage. Supprime les traces
de chlorure et d'acides. Retire certains vernis de protection. Sans danger pour les
composants et la plupart des marquages.

Séchage rapide (8 min a 20 °C). Pinceau brosse adaptable.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Watt_par_m%C3%A8tre-kelvin

Eléments d'assemblage

Vis atéte cylindrique a six pans creux

Outillage

Outils d'ouverture en plastique

Nomduprotut | _Type | Matérau |4 leeteatxe | ) Dureté wmbssmne ||y, |, [Wopetadions | petteidte \ @ Ces outils ont la particularité d'étre en nylon, ce qui permet
Visdassem- | SBB EN 1.7220Fquiv  Oxydé noir | 22~32HRC | 88 Fquiv. LML O = d : 4 d h d bl
blageapefite | SBBSS  [EN 14301 Equiv A250Equiv i ;g 2‘; 215 :E: i 235 ({12}5: d'ouvrir un ecran de smartphone ou de tablette sans
- 171351 s (25 5 4 (o9 jamais risquer de le rayer.
(Vi dassemblage i pette et 6las[ 4 |4 @] 6|5 | @
SBBSS 8[10] 55 @] 8] 6@
w13 6 | 6 @5 10| 8| ®
tz z ~ 7
T 2 1 oormal 12|16 H; MNCIEAErING Jeu de clés males 6 pans coudées
I l'r M[nm- Brence plads . - - -
@ ¢Ll KaN. N N Dimensions métriques a téte sphérique.
el +f eswnw® 9clés:1,5-2-25-3-4-5-6-8-10mm.
E ‘_ E2 J_ L EEES p § 10 12 16 10 _
E:EE” 5 10 121 16 -
SR 20 35 30
La téte n'est pas moletée. 0 k0B
Les wis d'assemblage dtite pefitest basseetles s d'assemblage & petite te sort entiérement flatées. - — TOURNEVIS
Type et taille de la téte | Diamétre filetage
Dimensions normalisées des filetages métriques. Philips PHOO 1al9mm
Philips PHO 2 mm
Diametre | M1,6 | M2 | M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 | M12 | M16 | M20 Philips PH1 3 mm
Pas 03 (04| 045 | 05 0.7 0.8 1 1.25 15 1.75 2 2.5 Philips PH2 4-5 mm
Philips PH3 6 mm
Equipement du poste de travalil
A o . Tapis Antistatique (ESD
Vis a téte cylindrigue plate cruciforme P 9 ( )
Pour un plan de travail propre. Revétement composite
a 2 couches en caoutchouc synthétique robuste,
PACK-SMIB ) e indéchirablg et antistatique. Résiste a la soudure, a la
(acler inoxydable) L chaleur et a l'usure.
(a]
Type . Matériau |4 Taterentdenrbo
PACK-MIB J5-SWCH16A  Trivalent nol . z .
l PACK-SMIB EN 14301 Equiv, S Isolation electrlque
N0, vis & téte cylindrique de type 1
Référence pléce MxP D - r (e) Qté./ | Prixunitaire | Rembesrickne
Type M L (max.) |(max) | Paquet |1aZpaquetis 334paquets Ruban adhésif isolant
2 2 3 4 5 % % [12025] 18 | . 0.4
) 14 |2 3 4 5 & 8 [14x03 2 ' 0.5 - . . s
PACK-MIB 6 15 3 2 5 & & [ex03s | 24 | 055 | 005 50 pléces/ - Résistance maximale aux températures élevées.
PACK-SMID 7 |2 3 4 5 6 8 |17x035| 25 | 05 0s | P - Recommandé pour le masquage de circuits imprimés et I'épissage de fils.
20 |2 3 4 S5 6 8 |20x04 3 0.6 - Film de polyamide avec adhésif en silicone pour décollage facile.
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